Arizona

Halbleiterfertigungsstatten
(Wafer-Fabs)

. Advanced Packaging

. Montage / Test

Intel verfugt derzeit Uber zehn Produktionsstandorte weltweit
und plant mit dem Werk in Magdeburg, Deutschland, eine
zweite Fabrik (kurz: Fab) in der Europaischen Union sowie
einen neuen Montage- und Teststandort in Wroctaw, Polen.
An den bestehenden Standorten betreibt Intel funf Halbleiter-
fertigungsstatten (Wafer-Fabs) und vier Montage- und
Testeinrichtungen. In Intels Produktionsstatten werden vor
allem Silizium-Wafer verarbeitet und Prozessoren hergestellt,
zusammengebaut und getestet.

Die neuen Prozesstechniken werden von einer zentralen
Entwicklungsabteilung auf fast identische Weise auf die
Produktionsstatten Ubertragen. Nach dem Transfer arbeiten
das Netzwerk der Fabriken und die Entwicklungsabteilung
zusammen, um weitere betriebliche Verbesserungen zu
erzielen. Dies ermdglicht ein schnelles Hochfahren des
Betriebs, schnelles Lernen und eine bessere Qualitatskontrolle.

Irland



